
단순한회전동작으로피가공물에미세원형기둥형상을생성할수있는방전가공용편심전극과그

제조방법및이를포함하는마이크로방전가공장치에관한것임

기존 기술의 문제점

1

기술 내용 및 차별성

기술내용 기술의우수성/혁신성

기/술/개/요

광 디지털 통신기술과 의료환경 그리고 전자가전 산업분야에서 고기능 초미세 마이크로 부품

에 대한 기술개발 연구가 활발히 진행중이며 첨단 제품의 크기, 성능, 기능 등은 가공될 수 있

는 부품의 크기와 가공기술에 의해 많은 제약을 받음

기술 내용 차별성

방전 가공용 편심 전극 및 이를 포함하는 마이크로 방전가공장치에 관한 기술

2

• 단순한 회전 동작으로 피가공물에 미세 원형

기둥 형상을 생성할 수 있는 방전 가공용 편심

전극과 그 제조방법 및 이를 포함하는 마이크

로 방전가공장치에 관한 것임

현재 마이크로 공구의 가공방법으로 기계 가공이 있는데 이는 물리적으로 접촉하여 공구를

가공하므로 큰 드릴 또는 밀링공구의 가공에 어려움이 많음

• 가공을 위한 이송경로의 단순화 및 효율 향상

• 방전 가공용 편심 전극을 사용하여 피가공물에 미

세 원형 기둥 형상을 가공하므로 가공을 위한 이송

경로가 간단해지고, 시간이 절약되어 가공 효율이

향상될 수 있음

• 마이크로 방전가공은 물리적인 힘이 공구에 걸리

지 않으므로 강성의 제약이 없어 원하는 마이크로

구멍이나 형상을 가공하는데 장점이 있음
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